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一、基本信息
 

 
 

二、内容介绍
 

　　集成电路设计业是信息技术的核心，近年来随着5G、物联网、人工智能等新兴技术的迅猛发展，对

高性能、低功耗芯片的需求日益增加。该行业正经历从传统大规模集成向系统级芯片（SoC）、三维集

成（3D IC）和芯片堆叠技术的转变，以满足更复杂、更紧凑的电子系统需求。同时，设计流程的自动化

和智能化，如电子设计自动化（EDA）工具的升级，提高了设计效率和芯片性能。

　　未来，集成电路设计业的发展将更加侧重于异构集成和定制化设计。一方面，通过将不同功能的芯

片集成在一个封装中，实现系统级性能的提升和功耗的降低，满足特定应用领域的需求。另一方面，基

于人工智能的定制化设计将变得普遍，芯片设计将更加贴近终端用户的实际需求，实现高度个性化和差

异化的产品。

　　研究对象

　　主要结论

　　重要发现

　　一、2024年全球集成电路设计业发展概述

　　（一） 发展现状

　　1、产业规模

　　2、产业结构

　　（二） 基本特点

　　（三） 主要国家和地区发展概要

　　1、美国

　　2、中国台湾

　　二、2024年中国集成电路设计业发展概述

　　（一） 发展现状
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　　1、产业环境

　　2、产业规模

　　3、产业结构

　　（二） 基本特点

　　（三） 重点省市发展概况

　　1、北京

　　2、上海

　　3、广东

　　4、江苏

　　5、浙江

　　6、陕西

　　三、2024-2030年中国集成电路设计业趋势分析

　　（一） 产品发展趋势

　　（二） 技术发展趋势

　　（三） 企业发展趋势

　　四、2024-2030年中国集成电路设计业发展预测

　　（一） 影响因素

　　1、有利因素

　　2、不利因素

　　（二） 产业规模预测

　　（三） 产业结构预测

　　五、2024年中国集成电路设计业竞争分析

　　（一） 竞争格局分析

　　（二） 主力厂商竞争力评价

　　1、华为海思

　　2、中国华大

　　3、展讯通信

　　4、国民技术

　　5、瑞迪科

　　6、格科微

　　7、……..

　　（三） 成长性厂商竞争力评价

　　1、福州瑞芯微

　　2、上海锐迪科

　　3、珠海欧比特

　　4、苏州美芯

-3-集成电路设计业市场分析报告

中国集成电路设计业市场调查研究与发展前景预测报告（2024-2030年）产业调研网　www.cir.cn



　　5、海尔集成电路

　　6、……..

　　六、建议

　　表目录

　　2018-2023年全球集成电路设计业规模及增长

　　2018-2023年美国集成电路设计业规模及增长

　　2018-2023年中国台湾地区集成电路设计业规模及增长

　　2013年中国集成电路设计业应用结构

　　2013年中国集成电路设计业产品结构

　　2013年以设计线宽划分的中国集成电路设计企业结构

　　2013年以设计规模划分的中国集成电路设计企业结构

　　2013年以人员规模划分的中国集成电路设计企业结构

　　……

　　图目录

　　2018-2023年全球集成电路设计业规模及增长

　　2013年全球集成电路设计业产品产值按应用领域分布比重

　　2018-2023年中国台湾地区集成电路设计业规模及增长

　　2013年中国集成电路产业各价值链结构

　　中国集成电路设计单位数量历年变化情况

　　2013年中国集成电路设计业应用结构

　　略……
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